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DEFEKTEN

Beschichtung (Coating)
von komplett bestiuckten

Leiterplatten fur den Einsatz in
aggressiver Atmosphare

Der Rework-Service:

- Rontgenanalyse

- Modernste BGA (Ball Grid Array)-

" Repair-Systeme
Instandsetzung, g Y Qf RPd BGA Rewors
Uberarbeitung und . - Reballing Service fiir alle BGA Bauteile
Modifikation von ' - Austausch von Bauteilen

elektronischen Platinen 2 . "
bzw. Leiterplatten und - Entléten & Reballing von Chips

Baugruppen b 4 i - Anderung von Leiterplatten unter

BGA-Bauteilen
"= Leiterbahnmodifikation
- - Bleifreies BGA Rework '1}5
- Vor-Ort-Service

lhre Baugruppe benétigt ein
SMD-Rework?

Wir garantieren lhnen das

perfekte Rework von

SMD bestiickten Leiterplatten Seit Mérz 2009:
in allen Formaten und artii=ioct nmch

neustem

Packungsdichten. 1S09001:2008
Standard
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